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EUROPAI

BIZOTTSAG
Briisszel, 2018.11.16.
C(2018) 7499 final
ANNEX
MELLEKLET

a kovetkezohoz:
A Bizottsag felhatalmazason alapulé iranyelve

a 2011/65/EU europai parlamenti és tanacsi iranyelv II1. mellékletének a tokozott flip
chip integralt Aaramkorokben a félvezeto chip és a hordozo kozott mikodoképes
elektromos kapcsolatot megvalosito forrasztoanyagban 1évo 6lomra megadott mentesség
tekintetében, a tudomanyos és a miiszaki fejlodéshez torténo hozzaigazitas céljabol
torténod modositasarol
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MELLEKLET

A III. mellékletben a 15. bejegyzés helyébe a kovetkezd szoveg 1ép:

»15.

Tokozott flip chip integralt
aramkdorokben a félvezetd chip és a
hordozé kozott miikodokeépes
elektromos kapcsolatot
megvalositd forrasztdbanyagban
1év6 6lom

A mentesség a 8., a 9. és a 11. kategoriara
vonatkozik, ¢és a kovetkezd idOpontokban

lejar:

a 8. ¢és a 9. kategdriaba tartozo, az in
vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszk6zoktol, valamint az ipari
feliigyeleti és vezérld eszkozoktol
eltér6 eszk6zok esetében

2021. jalius 21-én,

a 8. kategodridba tartozo in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszkdzok
esetében 2023. julius 21-én,

a 9. kategodriaba tartozo ipari
feliigyeleti és vezérld eszkozok és a
11. kategoria esetében

2024. jalius 21-én.

15.a)

Tokozott flip chip integralt
aramkorokben a félvezeto chip és a
hordoz6 kozott mikodoképes
elektromos kapcsolatot
megval6sité forrasztdbanyagban
1év6 6lom, amennyiben a
kovetkezd kritériumok koziil
legalabb egy teljestil:

— 90 nm-es vagy annal nagyobb
félvezetd technologiai
csomopont,

— 300 mm?-es vagy anndl
nagyobb egyediilallo chip
barmely félvezetd
technoldgidju csomdpontban,

— 300 mm?-es vagy annal
nagyobb chipek, vagy
300 mm?-es vagy annal
nagyobb szilicium tavtarto
rétegek tobb, egymasra
helyezett chipet tartalmazo
tokozasokban.

A mentesség az 1-7. és a 10. kategoriara
vonatkozik, és 2021. julius 21-én lejar.”
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